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中間及び通期の業績予想(単独･連結)の修正に関するお知らせ 

 

  平成19年３月期(平成18年4月1日～平成19年３月31日)の業績予想について、平成18年 

５月18日発表時の業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

記 

 

１．平成19年３月期中間業績予想値の修正(連結)(平成18年4月1日～平成18年９月30日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成18年５月18日発表） 

7,200 1,100 700 

今回修正予想(B) 8,200 1,620 970 

増減額((B)-(A)) 1,000 520 270 

増減率 13.9 47.3 38.6 

前期実績(18年3月期) 6,369 777 487 

 

２．平成19年３月期通期業績予想値の修正(連結)(平成18年4月1日～平成19年３月31日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成18年５月18日発表） 

15,000 2,300 1,500 

今回修正予想(B) 16,000 2,820 1,770 

増減額((B)-(A)) 1,000 520 270 

増減率 6.7 22.6 18.0 

前期実績(18年3月期) 13,764 2,123 1,369 

 



３．平成19年３月期中間業績予想値の修正(個別)(平成18年4月1日～平成18年９月30日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成18年５月18日発表） 

6,400 850 550 

今回修正予想(B) 7,300 1,370 870 

増減額((B)-(A)) 900 520 320 

増減率 14.1 61.2 58.2 

前期実績(18年3月期) 5,303 602 399 

 

４．平成19年３月期通期業績予想値の修正(個別)(平成18年4月1日～平成19年３月31日) 

   （単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 

(平成18年５月18日発表） 

13,400 1,600 1,040 

今回修正予想(B) 14,300 2,120 1,360 

増減額((B)-(A)) 900 520 320 

増減率 6.7 32.5 30.8 

前期実績(18年3月期) 11,697 1,486 988 

 

３．修  正  理  由 

 当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、積極的な設備投資を実施するなど、市場全体

が拡大したことにより、半導体検査用部品関連事業において、フラッシュメモリー向けのアドバンスド

プローブカードＶＣシリーズ（垂直接触型）、システムＬＳＩ向けはアドバンスドプローブカードＶＳシ

リーズ（垂直スプリング型）を含め需要が好調に推移いたしました。 

 以上の結果、売上高・経常利益・当期利益は、連結・個別共に前回発表予想を上回る見込みでありま

す。 

以     上 

 

 

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 


